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(54) Leiterplattensteckverbindung

(57) Für die Übertragung großer Datenmengen in
einem durch Steckverbinder verbundenen elektrischen
System, wird eine Leiterplattensteckverbindung vorge-
schlagen, deren Steckverbinder einen zusätzlichen,
zweiten Steckbereich aufweisen. Der zweite Steckbe-
reich ist dabei oberhalb des bereits vorhanden Steck-
bereiches an den jeweiligen Steckverbinder angefügt,
so dass der eigentliche Steckvorgang zwischen zwei

Leiterplattensteckverbindern wie bisher abläuft.
Die Verbindung zwischen den beiden zusätzlichen

Steckbereichen erfolgt mittels einer Leiterfolie, die zu-
mindest auf einer Verbindungsseite einen direkten Kon-
takt zu Leiterbahnen einer Leiterplatte und auf der an-
deren Verbindungseite einen direkten Kontakt zu elek-
trischen Kontakten des zweiten Steckbereiches auf-
weist.
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